
Отверстия для медных пластин минимальные .025 AVG, мин .020. Отверстия не могут быть
вставлены, Китай Pcb дизайн компании
• Особые требования: ENIG, Толщина твердого золота: 4UM, Импеданс: Тол: +/- 7%,
отклонение импеданса в том же слое не должно превышать +/- 2 Ом, Обратное сверление,
Поворот на 7 градусов

Упакуйте бесцветную прозрачную пузырьковую пленку, 25 шт. / Пакет, положите осушитель на
бок, положите карточку индикатора влажности на верхнюю сторону

Структура слоя

http://www.o-leading.com/news/PCB-Assembly-means-digital-elements-are-linked-to-a-circuit-card.html
http://www.o-leading.com/news/PCB-Assembly-means-digital-elements-are-linked-to-a-circuit-card.html




Производитель высококачественных печатных плат

http://www.o-leading.com/news/PCB-Assembly-means-digital-elements-are-linked-to-a-circuit-card.html

